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Hightech-Klebstoffe fiir E-Mobility
und Fahrzeugelektronik |

Modernste Klebstoffsysteme fiir Anwendungen
in der Automobil- und Fahrzeugindustrie:

Elektromotoren
Zellkontaktiersysteme
Thermomanagement
Fahrzeugelektronik
Ladestationen
Interieur


http://www.panacol.de

. Fahrzeugelektronik
Von leitfahigen Klebstoffen bis hin zu Produkten fir
die Befestigung von Surface Mounted Devices (SMDs)
auf Leiterplatten: Das Panacol-Portfolio bietet beim
Verkleben und Sichern von Elektronikbauteilen zahlrei-

, Sensorik

» Unter teils harschen Umgebungsbedingungen .

* miissen Sensoren ausfallsfrei funktionieren. Unser ,°
Portfolio bietet Klebstoffe fur Warmeableitung, _°

Klebstoffe fiir Automotive und E-Mobilit

Kleben in der Automobilproduktion ist als Fligetechnologie nicht mehr wegzudenken: Bauteile in Karosserie,
che Moglichkeiten.

Motor oder Innenraum, die friher gelotet, verschraubt oder geschweilst werden mussten, konnen heute

sicher, stabil und vor allen Dingen gewichtsparender verklebt werden. Die Klebstoffe von Panacol kommen vor
allem in der Fahrzeug-Elektronik und in Sensoren zum Einsatz. Dabei werden die technischen, mechanischen
und physikalischen Anforderungen an die Klebstoffe hinsichtlich VerschleilRes sowie Chemikalien- und . . . .
w . . . B elektrische Kontaktierung und Abschirmung,
Temperaturbestandigkeiten immer hoher. Panacol entwickelt malRgeschneiderte Klebstoff-Losungen, welche N cowie Fixierune und Schutz der Sensoren
die hohen Anforderungen der Automobilindustrie erfiillen. Hierbei werden sowohl bewahrte als auch innovative . & )
Systeme zum bestmoglichen Kundennutzen kombiniert. ° mehrInfos auf Seite 4 - 8 S mehr Infos ab Seite 6 - 8
E-Mobility .« Thermomanagement S . CIPG-Dichtsysteme
Den speziellen Anforderungen der Elektromobilitat angepasste Klebstoffe ermdoglichen schnellere und effizien- o ° Egal ob Batteriepacks, Elektroantrie- . .°  Klebstoffe konnen im Automobilbereich als Cured in
tere Ablaufe bei der Produktion von Zellkontaktiersystemen, Batteriepacks und Ladesystemen. Auch im Thermo- . . beoder elektronische Bauteile: . . Place Gaskets (CIPG) eingesetzt werden. CIPGs werden
management, als Anti-Korrosionsbeschichtung und Vibrationsschutz kommen unsere Produkte zum Einsatz. Fur «  * Uberall, wo Elektrizitt vorhan- _* . flissig auf komplexe Geometrien appliziert und dann
verschiedenste Anwendungen stehen hier spezielle Klebstoff-, Verguss- und Dichtsysteme zur Verfugung. N . denist, entsteht Abwarme. o . mit UV-Licht ausgehartet.
mehr Infos auf Seite 4 + 5 . . Uner.lassllch.lst daher die . ‘ mehr Infos auf Seite 11
. . effiziente Kihlung—am e
. . ° best terstit . .
Magnetverklebung fiir E-Motoren . o poSTERUMEISHEZEN .
. . hier warmeableitende « .
Zellkontaktiersysteme Bei Elektroantrieben sind Leistung, Gewicht und * Klebstoffe. S . . * Kamerasysteme/ADAS, Lidar
Leistungsfahige Batteriepacks und Zellkontaktiersys- Platzerspar"nls en"f.scheldend‘ Klebstoffe 5|.nd 'd|e ° ° mehrInfos auf ¢ ° Viele Komponenten in Fahrassistenzsystemen (ADAS
: . perfekte Losung flr deren Herstellung, da sie nicht S . ° ° . .
teme (ZKS) fir Elektro- und Hybridfahrzeuge setzen . . = e Seite 4 . c ° - Advanced Driver Assistance Systems) werden ver-

: ) . L nur das Magnetfligen optimieren, sondern auch die . c C ‘ . : S
leistungsfahige Klebstoffe voraus. Speziell fir die Soulenwicklungen schiitzen und isolieren kénnen C 4 y . e klebt. Unsere Spezialklebstoffe sind auf die jeweiligen
elektrische Kontaktierung sowie die Abdichtung von P 8 ' N . = - - Materialien abgestimmt und werden zur Verklebung
Schweilistellen bietet Panacol mafBgeschneiderte  mehr Infos auf Seite 4 R c - . B . von Kunststoffgehausen oder zur Fixierung von Linsen
Klebstoffe an. . 3 . 2 eingesetzt.

mehr Infos auf Seite 4 ° . &E . . mehr Infos auf Seite 9

Ladeinfrastruktur fiir Elektrofahrzeuge " * * « , | 2 B 52 . Interior/Dashboard

- * e 0 Q) (o) =S I 2 Lo . :
und temperaturbestandigen Ceo, JEE " - © Bauteile im Dashboard oder Zierelemente und Dis-
auf ‘e, - . ° plays kdnnen mit Panacol-Produkten zuverlassig ver-
= b klebt und abgedichtet werden. Sie tragen auch zur
A B Veredelung von Human Machine Interfaces (HMI) und
In-Mold Electronics (IME) bei.
mehr Infos auf Seite 11

vibrations-
Bauteilen

Ob zur
Befestigung von elektronischen
Platinen in Ladestationen oder dem Schutz sensibler
Kontakte vor Feuchtigkeit in Ladekabeln: Klebstoffee o o o o o o o o

sind flr eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
* Lichtmanagement

Klebstoffe fir Licht und Scheinwerfer im Innen- und
AuBenbereich werden meist verwendet, um die
Kunststoffgehduse zu verkleben, um LEDs auf Chips

mehr Infos auf Seite 5
zu fixieren oder als Linsen selbst flir das Streulicht von

Light Carpets.

UV-Aushértesysteme
mehr Infos auf Seite 10

Passende UV- und UV-LED-Gerate fir die Aushartung

der UV-Klebstoffe finden Sie auf

Seite 12



E-Motoren

Elektrische Antriebe werden immer leistungsfahiger
und effizienter. Gleichzeitig verringert sich das Bauteil-
volumen. Dadurch steigt der Anspruch an die Mate-
rialien hinsichtlich der mechanischen, chemischen
und thermischen Bestandigkeit, um einen langlebigen
Betrieb zu gewahrleisten. Klebstoffe erfillen diese
Anforderungen, haften auf verschiedenen Metallen,
Ferriten sowie Kupferspulen und sind fur eine Vielzahl
von Anwendungen geeignet, wie etwa Verklebung von
Statorpaketen bis hin zum Verguss von Stabmagneten.

Thermomanagement

Im gesamten Fahrzeug befinden sich Bauteile, die
wahrend des Betriebs Warme erzeugen. Zusatzlich
werden diese Komponenten immer kleiner und leis-
tungsstarker, wodurch auch die thermische Belastung
zunimmt. Dies verkirzt nicht nur die Lebensdauer,
sondern verringert auch die Performance. Speziell ent-
wickelte Klebstoffe bieten eine effiziente Warmeab-
leitung und ermoglichen eine formschliissige, mecha-
nisch stabile Leichtbauweise. Sie finden Anwendung
bei der Fertigung von Batterien, Elektromotoren, Steu-
ergeraten, Sensoren und Scheinwerfern.

Dualhdrtende Klebstoffe

Zellkontaktiersysteme (ZKS)

Eine effiziente Kontaktierung von Zellsystemen in
Batterien bei gleichzeitiger Flexibilitdt kann nur mit
Klebstoffen erreicht werden. Diese kompensieren die
unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoef-
fizienten der zu verbindenden Materialien. Speziell
entwickelte UV-Glob-Tops und Coatings schitzen vor
Korrosion und bieten gleichzeitig ein hohes Haftver-
mogen auf den zu schitzenden Oberflachen. Nicht
nur flr Batteriezellen, auch fir Module und Battery
Packs eignen sich unsere Klebstofflosungen.

harten mittels UV-Licht und Feuchte aus. Sie kommen bei Bauteilen zum Einsatz, deren Substrate nur
teilweise lichtdurchlassig sind und die tber Schattenbereiche verfligen. Der Polymersationsprozess wird
hierbei durch die Bestrahlung mit UV-Licht initiiert und setzt sich in schattigen Bereichen durch den
Kontakt des Klebstoffs zur Luftfeuchtigkeit und zur vorhandenen Feuchtigkeit auf den Substraten fort.

Ladeinfrastruktur fiir Elektrofahrzeuge

Auch in Ladestationen fir E-Autos kommen Kleb- und Dicht-

stoffe zum Einsatz. Diverse SMD-Bauteile werden hierbei auf
der Leiterplatte schock- und vibrationsbestandig verklebt

bzw. vergossen. Durch Conformal Coatings konnen diese
Bauteile zusatzlich vor Temperaturschwankungen, Feuch-
tigkeit und anderen Klimaeinflissen sicher geschitzt wer-
den. Fur die Einhausung der Elektronikkomponenten werden
sogenannte Cured-In-Place-Gaskets (CIPG) verwendet, wel-
che das Gehause gegen das Eindringen von Flussigkeiten und

Feuchtigkeit abdichten.

Klebstoffauswahl fiir E-M y

Vitralit® Zellkontaktiersysteme,
UV E-2113 Litzenkorrosionsschutz
Vitralit® Cell Block Spacer,

UV E-2115 Batteriepacks
Vitralit ® Verkapselung der Lot- & Schweif3-
UD 5180 stellen von Konnektoren
Vitralit®

UD 4292 F Kugellager E-Motoren
Vitralit® SchweiRstellenverguss
UD 8050 Zellkontaktiersysteme
Vitralit® Batteriepacks

UD 8055 Zellkontaktiersysteme
Vitralit®

E-VBB-1 Steckerverguss
Elecolit®

6207 Thermomanagement, Verguss
Elecolit®

6603 Thermomanagement
Structalit® Kondensatorverklebung
5802 Cornerbond
Structalit®

5303 Magnetverklebung
Structalit® Magnetverklebun

5858 8 &
Structalit® strukturelle Verklebung,
8801 Magnetverklebung, Verguss

*UV =320-390 nm; VIS = 405 nm, RT = Raumtemperatur

25.000 - 35.000
Rheometer 10s*

80.000-120.000
Rheometer 10s™

4.000-6.000
Rheometer 105

40-70
LVT, Sp.2/30 rpm
8.000-11.000
Rheometer 55
4.000-7.000
Rheometer 10s™

1.300-1.600
Rheometer 105

9.000-12.000
20.000 - 40.000

Rheometer 10s™

40.000 - 65.000
Rheometer 105

100.000 - 160.000
Rheometer 10s*

82.000-100.000
Rheometer 105

30.000-45.000
LVT, Sp.4/6 rpm

Acrylat

Acrylat

1K-Epoxid ~ UV/thermisch

Acrylat
Acrylat
Acrylat
Acrylat
2K-Epoxid
1K-Epoxid
2K-Exopid
2K-Epoxid
1K-Epoxid

1K-Epoxid

UV/VIS

UV/VIS

Uv/viIs/
anaerob

Uv/VvIS/
Feuchte

UV/VIS/
Feuchte

UV/VIS

RT/thermisch

thermisch

RT/thermisch

RT/thermisch

thermisch

thermisch

Steckerverguss

Beim Verguss von Steckern, Schaltern und Relais kom-
men vor allem raumtemperaturhartende, zweikompo-
nentige (2K) oder thermisch hartende (1K) Klebstoffe
zum Einsatz. Panacol bietet dartiber hinaus UV-licht-
hartende Produkte, die sich dadurch auszeichnen, dass
sie auch in dicken Schichtstarken schnell aushartbar
sind. Daraus resultieren kurzere Taktzeiten in der Pro-
duktion. Unsere Produkte Uberzeugen zudem durch
geringen Halogengehalt und erfillen somit hochste
Standards der Elektronikindustrie.

Klebstoff Viskositét [mPas] m Aushdrtung* | Eigenschaften

Schnelle Aushartung, hohe Medienbestandigkeit
Hoher Thixotropieindex

Gute Haftung auf Flexleitern, halogenarm
Kapillar einflieBend, anaerobe Nachhartung

Jetbar, feuchtenachhartend, halogenarm

Hoher Tg, feuchtenachhartend,
tiefe Durchhdrtung

Sehr flexibel, spannungsausgleichend
UL94 V-0, thermisch leitfahig

UL94 HB, gute Metallhaftung, thermisch leitfahig

Generelles strukturelles Verkleben,
gute dielektrische Eigenschaften

Hoher Tg, schlagzah

Hoher Tg, schlagzah, hohe Festigkeit

Gute Olbestandigkeit, niedrige Ausgasung,
hoher Tg




Fahrzeugelektronik

Fixierung von elektronischen Bauteilen und Bauteilsicherung

Das Anwendungsgebiet von Klebstoffen in der Fahrzeugelektronik ist vielseitig,
erfullen sie hier nicht nur den Zweck der mechanischen Befestigung. Vielmehr
schiitzen sie die empfindlichen Bauteile vor Umgebungseinfliissen oder dienen
zur elektrischen Abschirmung.

UV- und Strukturklebstoffe eignen sich furr die Befestigung und Sicherung von
elektronischen Komponenten (SMDs) auf Leiterplatten.

In Flip-Chip-Verfahren werden fiir die Unterfullung (Underfill) von Halbleiter
Chips (Ball Grid Arrays - BGA) kapillar einflieRende Klebstoffe bendtigt, um eine
einfache und schnelle Applikation auch in kleinste Spalten zu ermdglichen.

Eine Alternative zum klassischen Unterfillen stellt Edge und Corner Bonding
dar. Hierbei wird der Klebstoff nur an den Ecken und nicht flachig unter dem
ganzen Bauteil aufgetragen. Dadurch kénnen Bauteile vor dem Reflow-Loten
fixiert werden und sind somit wahrend des Lotprozesses vor Verrutschen gesi-
chert.

Frame and Fill ist ein interessantes Konzept, bei dem zwei unterschiedlich vis-
kose Spezialklebstoffe nass-in-nass appliziert werden. Zunachst wird mittels
standfesten Klebstoffs ein Rahmen (Frame) gezogen und anschlieRend mit
niedrigviskosem Klebstoff (Fill) aufgeflllt. Diese Klebstoffe gibt es als einkom-
ponentige, thermisch hdrtende Systeme (meist schwarz eingefarbt) oder als
transparente UV-hartbare Systeme, mit denen sich sehr kurze Taktzeiten reali-
sieren lassen und die thermische Belastung bei der Aushartung minimiert wird.

Alle Klebstoffe fiir den Elektronikbereich sind nahezu halogenfrei und erflllen die hohen Anforderungen des
Automotive-Bereichs bezlglich Haftung, Temperatur-, Chemikalien-, Vibrations- und Klimabestandigkeit. Dar-
uber hinaus lassen sich viele Klebstoffe individuell auf die jeweilige Anwendung anpassen. Fiir eine optimale
Kontrolle in der Fertigung kann beispielsweise eine farbliche Einfarbung oder eine resultierende Fluoreszenz
sinnvoll sein. Auch beziiglich der rheologischen Eigenschaften eignen sich Panacols (SMD) Klebstoffe fir prazi-
se Applikationsverfahren wie Siebdruck oder Jet-Dosierung.

Typische Klebstoffe fiir Fixierung von elektronischen Bauteilen

Klebstoff Viskositat [mPas] m "}?L?ﬁ::; Eigenschaften

Strucalit® Befestigung von elektr. 4.000-8.000

1K-Epoxid thermisch Sehr schnelle Aushdrtung, hohe Flexibilitat

3060-1 Komponenten Rheometer, 105
§t6|:,c:alit® Bauteisl'ls\i/\cgerung thse.g?r?e:c:r(,)fgsql 1K-Epoxid B — P E(i)stg;gckée, bestandig bei Lottemperaturen
:tzr;;talit@’ Underfill Rheg?noe;:r(,)(]).OS’l 1K-Epoxid thermisch [ ] Kapillar einflieBend, hoher Tg
\El_i;:;;t@ NTC Glop Top, Frame Rﬁég?ﬁ)e;ig‘gggl 1K-Epoxid ~ UV/thermisch o Standfest, geringe Wasseraufnahme, hoher Tg
Y;t(;:“t@ Fill LVT’ZSOPOQ-/A;%Oer 1K-Epoxid ~ UV/thermisch [ ] lonenreinheit, hoher Tg
\sl:il.ttzzlc: Kondensatorfixierung Rﬁé%orge_tlez,.ol%g'l Acrylat UV/thermisch Standfest, hohe Temperaturbestandigkeit
:%’:ta"t@ Frame ggfoorgétt?,oi%(s)g 1K-Epoxid thermisch Schwarz, standfest, hoher Tg
gt;;;talit@ Fill ;ggé)rgetlesros(s)? 1K-Epoxid ~ thermisch Hoher Tg

*UV =320 -390 nm; VIS = 405 nm; RT = Raumtemperatur = Semicon-grade: DIN-EN ISO 10304-1 (D20) @ = Electronic-grade: (IEC 61249-2-21)

Verkapselung auf High-Power Electronics
(Powertrain)

Klebstoffe werden als Verkapselung (Glob Top) fir
empfindliche, elektronische Komponenten eingesetzt,
um diese vor mechanischen, thermischen und che-
mischen Einflissen zu schiitzen. Wichtig hierbei sind
gute dielektrische Eigenschaften, wie eine hohe Durch-
schlagsfestigkeit, Kriechstromfestigkeit (CTI) und ein
hoher spezifischer Widerstand, um eng beieinander-
liegende elektrische Kontakte voneinander abzuschir-
men. Darlber hinaus schiitzen Verkapselungen sen-
sible Bauteile vor direktem Zugriff und Manipulation.

Klebstoffauswahl fiir Verkapselung

I I e I e

Vitralit ® Verkapselung auf 4.000-6.000 ) .

UID 51I80 FIeF;Iei:ergn ’ Rheometer 1057  LKEPoxid  UV/thermisch o Gute Haftung auf P!

Structalit® 25.000 - 50.000 . ) ) Gute Schockbestandigkeit, gute chemische Bestan-
891 Glob Top Rheometer 1052 LKEpoxid  thermisch [ ] gt

. Verguss von Leiter-
® -
;;r;:;:ht platten in Fiillstand- I?P?ég?r?etgsfo?l 1K-Epoxid thermisch ([ ] Schwarz, hohe Medienbestandigkeit
sensoren
Structalit ® 30.000 - 45.000 ) g Gute Olbesténdigkeit, hohe Haftung auf FPCB
8801 Glob Top, Verguss LVT, 5p.4/6 rpm 1K-Epoxid thermisch [ und PCB
*UV =320-390 nm; VIS = 405 nm; RT = Raumtemperatur = Semicon-grade: DIN-EN 1SO 10304-1 (D20) ® = Electronic-grade: (IEC 61249-2-21)
Vergussmassen

Bei der Auswahl der passenden Vergussmasse spielen
neben der Bauteilgeometrie weitere Faktoren, wie die
Oberflachenbeschaffenheit der Substrate oder der War-
meausdehnungskoeffizient (CTE) eine entscheidende
Rolle. Zusatzlich tragt die Konzipierung des Fertigungs-
prozesses mafdgeblich zur Qualitat des Vergusses bei: Fur
manche Produkte ist ein Verguss bei erhohter Tempera-
tur oder unter Vakuum empfehlenswert. Auch UV-Har-
tung ist bei manchen Anwendungen denkbar. Panacol
bietet hier eine breite Produktauswahl an.

Klebstoffauswahl fiir Verguss

T .
VBRI partieller Verguss/Coating 200400

1K-Epoxid  UV/thermisch lonenreinheit, hoher Tg

1605 LVT, Sp. 2/30 rpm

EI:;:M@ warmeableitender Verguss I:_lvaO(S)g jg?;r?] 1K-Epoxid thermisch Hoher Tg, hervorragende FlieReigenschaften
ElsegglitQ Hochtemperaturverguss Rhei)orﬁoeqtggllossgogo"c 1K-Epoxid thermisch Niedriger CTE, hoher Tg, UL94 V-0

gtsrg]c.talit“‘ Verguss von Leiterplatten ;ﬁé%(;?e—tirziooqu 2KEpoxid  RT/thermisch ggéiscchhearpgléilienbesténdigkeit, gute dielektrische

*UV =320-390 nm; VIS = 405 nm, RT = Raumtemperatur




elektronik / elektrisch leitfihig

Elektrische Kontaktierung oder Abschirmung

In kaum einem Bereich sind Miniaturisierung und
Leistungsdichte so weit fortgeschritten und relevant
wie in der Fahrzeugelektronik. Punktgenauer Mate-
rialauftrag in komplexer Bauteilgeometrie, schnelle
Aushartung und letztendlich eine formschlissige
und langzeitbestandige Materialverbindung sind hier
unerlasslich. Besonders im Hinblick auf die klassi-
schen Lotverfahren sind heutzutage niedrige Aushar-
tetemperaturen, ein geringer elektrischer Ubergangs-
widerstand und verlassliche Performance gefragt.

Auswahl elektrisch lei

Klebstoff Viskositat [mPas] m \s/fggg‘l(egvyicd’:r)

Elecolit® warmeempfindliche 80.000-90.000

3025 Bauteile Rheometer 1051 2KEpoxid
Elecolit® . . . 4.000 - 8.000 .
3653 Potting fiir Leiterplatten Rheometer 105 1K-Epoxid
Elecolit® SMD Packaging, 5.000-15.000 3 )
3655 LED Die Attach Rheometer 105 LKEPoxid
Elecolit® SMD Packaging, 50.000-70.000 4y oo
3656 LED Die Attach Rheometer 105 P
Elecolit® flexible Schaltungs- 20.000-40.000 4y oo
3661 trager, Die Attach Rheometer 10s™ P

*UV =320-390 nm; VIS = 405 nm, RT = Raumtemperatur

1073 RT/thermisch  Aushartung bei Raumtemperatur
1073 thermisch  Vibrationsbestandig
104 thermisch Hoher Tg, ionenrein

3 thermisch Standfest, hohe Dimensionsstabilitat,
10 flr Jetting geeignet
1073 thermisch Standfest, hohe Dimensionsstabilitat

Flexible und gedruckte Elektronik

Um Designelemente auf gekrimmten Oberflachen
zu realisieren, kommen in der Fahrzeugelektronik
immer haufiger flexible Substrate (Flex PCB / FPCB)
zum Einsatz. Fur solche Anwendungen bietet
Panacol besonders elastische Klebstoffe mit niedriger
Aushartetemperatur, guter elektrische Leitfahigkeit
und hoherchemischer, mechanischer undthermischer
Bestandigkeit (z.B. gegen Reflowprozesse). Einige der
Klebstoffe bieten sehr schnelle Aushéartezeiten (Snap
Cure) oder Hartung mittels Thermode bzw. Hot Press.

Auswahl flexible Klebstoffe

Vitralit® 2.000-3.000

E-4451 MV F Coailing ewi FECE Rheometer 105 AcTylat
Elecolit® Leiterbahnkontaktie- 7.000-12.000 1K-Epoxid
3647-1 rung auf FPCB Rheometer 10s™ P
Elecolit® Leiterbahnkontaktie- 10.000 - 15.000 1K-Epoxid
3648 rung auf FPCB Rheometer 10s™ P

*UV =320-390 nm; VIS = 405 nm, RT = Raumtemperatur

Klebstoff Viskositit [mPas] m Aushdrtung* | Eigenschaften

UV/VJS/ Elastisch, trockene Oberflache
thermisch
thermisch Elektrisch leitfahig
thermisch  Elektrisch leitfahig, Aushartung ab 80 °C

Eigenschaften

Optische Systeme

Kamerasysteme / ADAS

Moderne Fahrzeuge besitzen eine Vielzahl von opti-
schen Sensoren: Kameras unterstiitzen beim Einpar-
ken und Rickwartsfahren, Assistenzsysteme helfen bei
der Schilderkennung, beim Spurhalten oder Abbiegen.
Diese Kameras sind so klein, dass sie nicht verschraubt
werden kdnnen. Spezialklebstoffe, die auf die jeweiligen
Materialien abgestimmt sind, verkleben die Gehause
und fixieren die Linsen. Neben der Gehauseverklebung
kommen Klebstoffe zur Optikverklebung zum Einsatz,
z.B. Filter, Linsen oder beim Active Alignment.

Klebstoffauswahl fiir Kamera- und Linsensysteme

Lidarsysteme

Weitere optische Sensoren, die fir Assistenzsyste-
me genutzt werden, sind Lidarsensoren. Hier erfillen
unsere Klebstoffe hohe Anforderungen: Zum Beispiel
muissen Bauteile unterschiedlicher Materialien dich-
tend und spannungsfrei verklebt werden, ohne Ein-
fluss auf deren Leistungsfahigkeit zu haben. Und da die
Sensoren haufig im AuBenbereich eingesetzt werden,
kommen neben des Ausgleichens starker Temperatur-
schwankungen noch Anforderungen an Chemikalien-
und Salzbestandigkeit hinzu.

Klebstoff Viskositét [mPas] m Aushdrtung® | Eigenschaften

35.000-50.000

Vitralit® Active Alignment,

Geringer Warmeausdehnungskoeffizient (CTE),

1860 Glasklebstoff Rheometer 10 e Lie geringer Schrumpf

itralit® -
\Eh;.:ia;:lltT Lidar & Radar ;f?ég(r)r?ettzrsiooosgl 1K-Epoxid ~ UV/thermisch  Standfest, sehr geringe Wasseraufnahme
Vitralit® ) ; 900 - 1.500 Spannungsausgleichend, ausgezeichnete Haftung auf
E-4731 Lidar & Radar, Flexibles System LVT Sp. 3/30 rpm Acrylat UVv/VIS polymeren Werkstoffen

itralit® 3 i i - 1.300-1.600
\E“\t;;é'; Gehauseald)g:(e:h';c:gagrmsbeson Rheometer 1051 Acrylat uv/viIs Hohe mechanische Flexibilitat, spannungsausgleichend
Vitralit® Verklebung von Glaslinsenund ~ 28.000 - 38.000 1K-Epoxid v Transparent, geringer lonengehalt (Semicon-grade),
UC1535 Kameras Rheometer P hart und kratzfest

S e )
\Llngfl,I;G VerklebungK\;on:eGrLaSslInsen und Rsffégcr)’r?e-t?iooosq 1K-Epoxid uv Transparent, hochviskose Variante von Vitralit 1535
Vitralit® ) . . 75 - 200 5 . Mechanische Flexibilitat, ausgezeichnete Haftung auf
UC 1658 Diffraktive optische Elemente LVT Sp. 2/30 rpm 1K-Epoxid uv polymeren Werkstoffen
Vitralit® Verklebung von Linsen ans 15.000 - 25.000 Acrylat Uv/vIs/ Geringer Warmeausdehnungskoeffizient (CTE), geringer
UD 5134 Gehduse Rheometer 105 y thermisch Schrumpf, geeignet fiir schwer verklebbare Kunststoffe
Vitralit® Optischer Verguss, Verklebung 2.000-4.000 Uv/vIS/ = )
UD 8057 von optischen Komponenten Rheometer 55 Acrylat Feuchte Feuchtenachhartend, hoch transparent, vergilbungsarm

*UV =320-390 nm; VIS = 405 nm, RT = Raumtemperatur




Optische Systeme und Lichtmanagement

10

Micro Lens Arrays (MLA) fiir Light Carpets

Ein besonderes Feature sind Light Carpets, die die
Automarke oder andere Designs auf den Boden unter-
halb der Turen auf den Boden projizieren. Dies wird
mit speziellen MLA-Klebstoffen erreicht, die das Licht
grof¥flachig streuen konnen. Durch spezifisch ange-
passte Brechungsindizes werden somit individuelle
Linsensysteme hergestellt. Diese zeichnen sich durch
eine sehr hohe Vergilbungsstabilitat aus. lhre FlieR-
eigenschaften sind so eingestellt, dass kundenspezi-
fische Linsendesigns ermoglicht und zum Beispiel im
Imprintverfahren hergestellt werden kénnen.

Klebstoffauswahl MLA & Light Carpets

Vitralit® 80-100 Ausgezeichnete Glashaftung, formstabil, reflowbestdndig,

UC 1632 ST G LVT Sp. 2/30 rpm Lo vergilbungsstabil

Vitralit® . 170-230 3 . Ausgezeichnete Glashaftung, formstabil, reflowbestandig,
uc1633 MLAs und Light Carpet Rheometer 10s™ 1K-Epoxid uv hohe Vergilbungsstabilitat

Vitralit® Diffraktive Diffusoren, 75 - 200 1K-Epoxid uv Mechanische Flexibilitat, ausgezeichnete Haftung auf
UcC1658 MLA Imprint LVT Sp. 2/30 rpm P Polymeren, geringer Antimongehalt

*UV =320-390 nm; VIS = 405 nm, RT = Raumtemperatur

Black&Light

Schwarze Klebstoffe sind besonders bei optischen
und optoelektronischen Systemen gefragt, bei denen
eine hohe optische Dichte gefordert ist. Bei diesen
Anwendungen sollen Klebstoffe beispielsweise Refle-
xionen minimieren (Light Shielding) oder bestimmte
Transmissionswerte flr Sensoren erzielen. Herkomm-
liche schwarze Klebstoffe absorbieren einen hohen
Prozentsatz der Lichtintensitat und konnen somit
nicht in dickeren Schichten mittels UV-Licht ausgehar-
tet werden. Mit der neuen ,Black & Light“-Technologie
von Panacol kénnen schwarze Klebstoffe nun in tiefe-
ren Schichten mittels UV-Licht ausgehartet werden.

Black & Light Klebstoffe

Klebstoff Viskositat [mPas] m Eigenschaften

Vitralit® Linsenverklebung 3.500 - 7.000

BLUC 1101 Lichtabschirmung Rheometer 10s™ Lepeie Tisite BLIeil eriu gz e 4 2
Vitralit® Linsenverklebung 3.500-7.000 . . : )

BLUC 1102 Lichtabschirmung Rheometer 1057 € Epoxid uv OD-Wert 4 bei 0,45 mm Glop Top
Vitralit® Linsenverklebung 3.500-7.000 2 g X )

BLUC 1103 Lichtabschirmung Rheometer 10s™ Lz uv HoeOD- e bis

*UV =320 -390 nm; VIS = 405 nm, RT = Raumtemperatur

Interior Design und CIPG-Dichtungen

Interior/Dashboard

Kunden, die sich ein Auto kaufen, legen gerade
bei der Innenausstattung einen hohen Wert auf
Optik und Wertigkeit. So muss vor allem das
Armaturenbrett vom Design Uberzeugen und
attraktivaussehen. Aber nicht nur das Optische spielt
dabei eine Rolle, auch mechanische und chemische
Widerstandsfahigkeit sowie die Fertigungseffizienz
sind gefragt. Kleben ist die Verbindungstechnik,
die im Hinblick auf diesen Anforderungskanon in
der Innenraum-Anwendungen seine Starken voll
ausspielen kann.

Klebstoffauswahl fiir Interieur

Klebstoff Viskositat [mPas] m Eigenschaften

S i
;‘Iétsr;ht optischer Verguss LVT%}SpOZ/BB(())Orpm 1K-Epoxid ~ UV/thermisch  Flexibel, feuchtebestdndig
Vitralit® Verguss von Kavitaten 1.500-2.500 . B

UC 6684 im Interior-Lighting LVT Sp. 3/30 rpm L-Epoxid uv/vis Transparent, kratzfest
Vitralit® Randversiegelungvon  11.000 - 14.000 Uv/VvIS/ .

UD 8051 Bedienelementen Rheometer 10s* Acrylat Feuchte Dual hartend, schwarz

*UV =320-390 nm; VIS = 405 nm, RT = Raumtemperatur

Cured-In-Place-Gaskets (CIPG)

CIPG schitzen eingehauste Elektronikbauteile vor
Staub, Feuchtigkeit, Temperatur oder aggressiven
Kontaktmedien. Applikationsbeispiele sind elektro-
nische Steuergerate (ECU), Kameras, Sensoren, On-
Board-Ladegerate (OBC) und Battery Disconnect Units
(BDU). Im Gegensatz zu einer Flussigdichtung erfolgt
die Weiterverarbeitung erst nach vollstandiger Aus-
hartung. Die Dichtwirkung erfolgt durch Flachenpres-
sung auf das CIPG und wird i.d.R durch zusatzlichen
Kraft- oder Formschluss verstarkt. Da die Dichtraupe
eine hohere Adhdsion zum Bodensubstrat als zum
Deckel aufweist, sind selbst haufigere Demontagepro-
zesse moglich, ohne das Material zu beschadigen.

Klebstoffauswahl fiir Fliissigdichtungen und CIPGs

Klebstoff Viskositat [mPas] m Aushartung* | Eigenschaften

Vitralit® . . 15.000 - 40.000 . . .
CIPG 60102 Gehduseabdichtung Rheometer 1052 Acrylat UV/VIS Flexibel, gutes Rickstellvermdgen
itralit® 5.000-10.000
\SIH;I:;T Abdichtung Rheometer 1051 Acrylat uv/vis Flexibel, gute Wechselklima- und Feuchtebestéandigkeit

*UV =320-390 nm; VIS = 405 nm, RT = Raumtemperatur




UV-Aushartesysteme

Prozesslosungen mit Honle UV-Technologien

Die Dr. Honle AG ist ein international agierender Anbieter von UV-Technologie und bietet Aushartegerate
mit UV-LEDs sowie mit konventionellen Mitteldruckstrahlern an. Honle und Panacol legen groRten Wert auf
gemeinsames Forschen und Entwickeln. Die Kombination dieser jahrzehntelangen Erfahrung fiihrt zu optimal
aufeinander abgestimmten Hightech-Systemprodukten fir Klebeanwendungen.

LED Punktstrahler
Hochintensive punktférmige
UV-Bestrahlung

LED Linienstrahler
Hochleistungs-Arrays mit
individueller Lange

LED Flachenstrahler
Homogene Lichtverteilung
mit hoher Intensitat

Bluepoint

LED Aushdrtekammern
Zuverlassiger Schutz vor
UV-Strahlung

LED Transportbander
Frei kombinierbar mit

LED Powerline oder LED Spot
fur hohen Output

UV-Messtechnik
Messung von Intensitat
und Dosis zur sicheren
Prozessliberwachung

: verfiigbare Wellenldnge Intens
- Que"en in mW/

LED Punktstrahler

LED Fléchenstrahler

LED Linienstrahler

LED-Aushartekammern

LED-Transportbéander

= ®
/panaco

dhesives & more

Lichtaustritt
bis zu @ 20

Lichtaustritt
20x20 / 40x40 / 100x100 / 200x50

Lichtaustritt
Breite 10/20/40, Lange variabel

Innenmaf
180x180 / 350%350

Bahnbreite
110- 520

Panacol-Elosol GmbH
Stierstadter Strale 4
61449 Steinbach
GERMANY

Phone: +49 6171 6202-0
info@panacol.de
www.panacol.de

Eleco Panacol — EFD

125, av Louis Roche

Z.A. des Basses Noéls
92238 Gennevilliers Cedex
FRANCE

Phone: +33 147 92 41 80
eleco@eleco-panacol.fr
www.eleco-panacol.fr

365/385/405
365/385/395/405/460
365/385/395/405/460
365/385/395/405/460

365/385/395/405/460

Dr. H6énle AG
Nicolaus-Otto-StralRe 2
82205 Gilching
GERMANY

Phone: +49 8105 2083-0
uv@hoenle.de
www.hoenle.com

Panacol-Korea Co., Ltd.
#707, Kranz Techno

388 Dunchon-daero
Junwon-gu, Seongnam
Gyeonggi-do, 13403 KOREA
Phone: +82 31 749 1701
moon@panacol-korea.com
www.panacol-korea.com

bis zu 20.000 luftgekiihlt
bis zu 30.000 il “”&m“”ge’
bis 74 25.000 luft- unsuﬁvlatsserge—
bis zu 5.000 luftgekihlt
bis 74 25.000 luft- und wasserge-

kiihlt

Panacol-USA, Inc.

142 Industrial Lane
Torrington CT 06790
USA

Phone: +1 860 738 7449
info@panacol-usa.com
www.panacol-usa.com

Hoenle UV Technology
Trading (Shanghai) Co., Ltd
Room 821, No. 800

Cimic Building Pudong
Shanghai 200120, CHINA
Phone: +86 21 64 73 02 00
info@hoenle.cn
www.panacol.cn

Operating parameters depend on production characteristics and may differ from the foregoing information.
We reserve the right to modify technical data.© Copyright Panacol-Elosol GmbH. Updated 04/2024.
Image Credits: Adobe (p. 9 middle); Dr. Honle AG (p. 12); all others: Panacol-Elosol GmbH
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